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摘要(译)

根据本发明的一个实施例的有机EL面板（1）包括：元件基板（10）;密
封基板（14）;和（i）夹在元件基板（10）和密封基板（14）之间的有
机EL元件（15）和（ii）至少由堆叠的阳极，有机发光层和阴极构成的有
机EL元件（15）一起。密封基板（14）在其面向元件基板（10）的表面
上具有PVA密封膜（13）和堆叠在一起的SiO 2密封膜（12）。
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